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Lista de exercicios 01- RESOLVIDA

O que é um dispositivo de memoria?
Sao dispositivos responsaveis por armazenar dados dentro de um computador. As memaorias
de um computador estdo classificadas em principal e auxiliar. Embora outras classificacfes
também existam. O elemento béasico € a célula de memdria, geralmente é um elemento
semicondutor. Embora diversas tecnologias sejam utilizadas. Alguns tipos de memorias
semicondutoras sao a RAM (DRAM, SRAM e SDRAM), a ROM (PROM, EPROM, EEPROM,
Flash ROM. Maiores detalhes pg 128 até 147 do livro do STALLINGS.
O que é um processador? Quais sao seus modulos internos?
Sado circuitos integrados programaveis capazes de manipular e processar dados. Ele é
responsavel por realizar as funcdes de célculo e tomada de decisdo de um computador. Os
processadores possuem como mddulos internos a ULA, os Registradores e a Unidade de
Controle. A maioria dos computadores existentes no mercado séo equipados com processadores
Intel ou AMD conforme modelos: Intel: Core, Pentium, Xeon, Celeron, Atom - AMD: Turion,
Sempron, K6, K7, Duron, Phenom, Athlon. Maiores detalhes pg 355 até 394 do livro do
STALLINGS.
Quais as operacOes executadas em um dispositivo de memdria e em um processador?
Na memoria: Armazenamento temporario ou definitivo de dados binarios em forma se sinais
elétricos, ou seja, presenca ou auséncia de carga ou presenca ou auséncia de tensao.
No processador: Busca instrucdo, interpreta a instrucéo, obtém dados, processa dados, grava
dados, armazena dados e instrucdes temporariamente.
Como podemos definir a memdéria RAM?
Memorias de acesso aleatdrio acessadas diretamente por meio da légica de enderecamento
interno. Elas podem ser DRAM, SRAM e SDRAM.
Como podemos definir a memoéria CACHE?
E uma memodria estatica interna ao processador. O processador usa esta memoria para reter
uma copia de algumas palavras usadas recentemente vindas da DRAM. Se bem projetada, a
maior parte do tempo, o processador solicitara palavras da memdria que ja estdo na cache. As
caches séo divididas em niveis L1, L2, L3, L4, ... Elas armazenam menos dados e sdo mais
velozes que a RAM.
O que sao dispositivos de memoria estatica?
Sdo memorias a base de semicondutores que ndo necessitam de circuito de refresh de dados.
Ela é mais rapida e mais cara que a DRAM. Elas apresentam estados estaveis e semi-estaveis e
usam os mesmos elementos l6gicos dos processadores. Os valores binarios sdo armazenados
por meio de configuras de portas logicas de um flip-flop tradicional.
. Dentre as opgdes abaixo, a tinica que NAO representa um tipo de meméria volatil é:

A) Cache. B) DDR
C) DRAM. D) ROM. E) SRAM.
Considere as alternativas abaixo quanto as caracteristicas da memoria virtual:
| — E mais rapida que a memoria RAM.
Il — Utiliza espaco do disco rigido para simular um aumento da memoria RAM
111 — Também é chamada de memdria secundaria ou auxiliar.
Esta (d0) correta (s) apenas:

A)l B) II

C) Il D) I, elll E)LIlelll
Sao exemplos de memdria em massa ou memoria secundaria:

1. DVD 2. Memoria SDRAM 3. Disco rigido 4. Disquete

5. BIOS 6. Caché

A) 1, 3 e 4 estdo corretas B) 2, 4 e 6 estdo corretas

C) 3, 4, 5 estao corretas D) Todas estéo erradas E) Todas estdo corretas



10. ldentifique os conectores do painel traseiro de uma determinada placa mée conforme
numeracao em destaque na figura abaixo.

Conector Rede e USB
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Conectores de audio

|
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Conectores mouse e teclado PS/2

Conectores serial e de video (VGA)

11. Dada a figura abaixo e utilizando-se das informagcdes nela constante, identifique:
a. O fabricante, a linha e o clock do processador. - i3, 15, i7 — Intel 2.1GHz

b. Quais as memorias caches internas e as suas respectivas capacidades de armazenamento.
L1 de 128Kbytes, L2 512 Kbytes e L3- 3Mbytes

c. O numero de nucleos deste processador. Dois nucleos
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CPU |Caches I Mainboard I Memory I SPD I Graphics I About I
— Processor
Name | Intel Core i35/ ,-—)

CodeName | SandyBridge  MaxTDR | 35W [ intel
Package | Socket 9328 rPGA .
Technology | 32 nm Core VID LI v fnSde

Specification | Intel{R) Core(TM) i3-2310K CPU @ 2.10GH=z

Farmiby ] WModel A Stepping Ti
Ext. Family 6 Ext. Model 28 Revision D2

Instructions | MMX, SSE (1, 2, 3, 35, 4.1, 4.2), EMBAT, VT-x, AVX

—Clocks (Core #0) ————  —Cache
Core Speed T98.1 MH=z L1 Data | 2 x 32 KBytes | B-way
WMultiplier x3.0 L1 Inst. | 2 x 32 KBytes | B-way
Bus Speed 99.8 MHz Level2 | 2x256 KBytes | 3-way
Rated FSB [ || Level3 [ 3 MBytes | 12-way
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